


























专利名称(译) 用于测量温度和电信号的可穿戴贴片

公开(公告)号 US20180028071A1 公开(公告)日 2018-02-01

申请号 US15/414549 申请日 2017-01-24

[标]申请(专利权)人(译) VIVALNK

申请(专利权)人(译) VIVALNK INC.

当前申请(专利权)人(译) VIVALNK INC.

[标]发明人 SHI WEI

发明人 SHI, WEI

IPC分类号 A61B5/01 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/01 A61B5/6833 A61B5/6814 A61B5/0008 A61B5/04085 A61B5/0478 A61B5/0492

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

可穿戴贴片包括具有第一开口的可拉伸且可渗透的基板，安装在可拉伸
且可渗透的基板中的温度感测单元，其中温度感测单元包括用于测量使
用者皮肤温度的温度传感器，附接到可拉伸和可渗透基板的电极。电极
包括底表面，该底表面可以与使用者的皮肤接触并从使用者的身体拾取
电信号，以及在可拉伸和可渗透的基底上的电路基板。电路基板包括电
路。半导体芯片安装在电路基板上。半导体芯片可以响应于用户皮肤的
温度测量值从温度传感器接收第一电信号。半导体芯片可以响应于从用
户身体拾取的电信号从电极接收第二电信号。
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